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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa 1 szt. serwera z kartami graficznymi wspierajacymi technologie sledzenia promieni
oraz uniwersalng architekture procesorow wielordzeniowych.

e naprawa w miejscu instalacji (Uczelnia, dom pracownika, itp.)
e w przypadku awarii dysku twardego, firma dostarczy nowy dysk, a stary zostanie na
Politechnice Gdanskiej, dzieki temu poufne informacje nigdy nie opuszczg Uczelni.

procesor - procesor zapewniajgcy komputerom, w testach Cinebench R23:
minimum 1600 punktow w tescie jednordzeniowym i minimum
40500 punktow w tescie przy uzyciu wielu rdzenidow

- mozliwos¢ uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzetowe wsparcie
technologii wirtualizacji wraz z wsparciem dla bezposredniego uzycia
urzadzen peryferyjnych (dysku, kart graficznych, kontrolera
sieciowego)

- Posiadajacy przynajmniej 24 rdzenie

- Posiadajgcy przynajmniej 48 watki

- TDP na poziomie nie mniejszym niz 280W

- Obstugujgcy przynajmniej 2 TB pamieci RAM

- Obstuga przynajmniej 128 linii PCI

- Obstuga przynajmniej 8 kanatéw pamieci RAM

- Pamie¢ L2 cache przynajmniej 512KB na rdzen

- Pamie¢ L3 cache przynajmniej 128 MB

- Kompatybilny z gniazdem plyty gtéwnej specyfikowanej ponizej

karta graficzna - obstugujgca technologie Real-Time Ray Tracing,

- posiadajgca co najmniej 32 GB pamieci RAM

- przynajmniej 21760 procesoréw strumieniowych

- Przynajmniej 192 jednostek ROP

- Przynajmniej 680 jednostek teksturujgcych

- Przynajmniej 170 rdzeni RT

- Przynajmniej 680 rdzeni Tensor

- Posiadajgce przynajmniej 3 ztgcza DisplayPort i 1 ztgcze HDMI
- Chtodzenie tréjwiatrakowe

- Taktowanie rdzenia w przedziale 2010 - 2020 MHz

- Taktowanie w trybie boost nie mniejsze niz 2400 MHz

- Wielkos¢ karty nie przekraczajgca 3,5 slota PCIE

- Maksymalna dtugos¢ karty 348 mm

- Gniazdo zasilania z wtyczkg 16-pin

- Kompatybilna w montazu ze specyfikowang ponizej ptytg gtdéwng
- sztuk 1

pamie¢ RAM — 128GB - pojemnos¢ przynajmniej 128GB w dwéch modutach,
- taktowanie przynajmniej 3200 MHz,

- opodznienie CL nie wigksze niz 22

- kompatybilna z ptytg gtéwng specyfikowang ponizej

dysk SSD - 4TB - dysk SSD z interfejsem PCI Express NVMe 4.0 x4 typu M.2 2280,
- pojemnos$¢ przynajmniej 4 TB,

- predkos¢ odczytu przynajmniej 7300MB/s

- predkosc¢ zapisu przynajmniej 6600 MB/s

- Odczyt losowy - 1200000 IOPS

- Zapis losowy — przynajmniej 1100000 IOPS




Wspétczynnik TBW — przynajmniej 2400 TB
Przynajmniej 5 lat gwarancji producenta
sztuk 2

ptyta gtéwna

Format Extended ATX

Plyta posiadajgce wymiary (szerokosé, gtebokosé) nie przekraczajace
331mmi 310 mm

obstugujgca co najmniej 2 TB pamieci RAM z taktowaniem od 2133
MHz do 3200 MHz,

obstuga pamieci ECC

przynajmniej 8 slotéw na pamie¢ RAM,

przynajmniej 7 slotdw PCIl Express x16 (w tym przynajmniej sze$¢ w
trybie x8)

Przynajmniej 2 ztgcza M.2

Przynajmniej 4 ztgcza SATA 3

Whbudowany kontroler RAID obstugujgcy RAID 0,1,10

Posiadajgca Bluetooth oraz Wi-FI 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Posiadajgca nastepujace ztacza wewnetrzne

Przynajmniej 2 ztacza USB 2.0
Przynajmniej 1 ztgcze USB 3.2 Gen 1
Przynajmniej 1 ztgcze USB-C 3.2
Przynajmniej 1 ztgcze ATX 24-pin 12V
Przynajmniej 2 ztgcza ATX 8-pin 12V
Przynajmniej 1 ztgcze CPU FAN 4-pin
Przynajmniej 1 ztgcze czujnika termicznego
Przynajmniej 4 ztgcza SYS FAN 4-pin
Przynajmniej 1 ztgcze szeregowe (COM)

Posiadajgca nastepujace ztgcza na panelu tylnym:

Przynajmniej 1 przycisk Clear CMOS

Przynajmniej 2 zigcza RJ-45

Przynajmniej 1 ztgcze S/PDIF Optyczne

Przynajmniej 8 ztgcz USB 3.2 Gen 2 lub 3.1 Gen 2
Przynajmniej 1 ztgcze USB-C 3.2 Gen 2 lub 3.1 Gen 2
Przynajmniej 2 ztgcza anteny WiFi

Przynajmniej 5 ztgcz audio

ztgcza, funkcjonalnosé
i wyposazenie

Obudowa typu Full Tower:

- umozliwiajgca montaz piyt typu extended ATX,

- posiadajgca przynajmniej 2 wiatraki o srednicy 200m na panelu
przednim oraz przynajmniej 1 wiatrak o $rednicy 1400m na
panelu tylnym oraz przynajmniej 1 wiatrak o $rednicy 200 mm
na panelu gérnym

- posiadajgca mozliwos¢ montazu wiatrakdéw, przynajmniej 2 o
Srednicy 200m na panelu przednim, przynajmniej 1 o $rednicy
140 mm na panelu tylnym, przynajmniej 2 wiatraki o $rednic
120 mm na panelu dolnym i przynajmniej 3 wiatraki o $rednicy
120 mm lub 2 o $rednicy 140 mm lub 2 o $rednicy 200mm na
panelu gérnym

- przynajmniej 8 wnek wewnetrznych na dyski HDD w formacie
2,5”" lub 3.5” oraz przynajmniej w wneki zewnetrzne 5,25

- Posiadajgca na panelu przednim przynajmniej 2 x USB 3.0
oraz 2 x USB 2.0




- nieprzekraczalne wymiary szerokos$¢ - 250 mm, gtebokosc¢ -
565 mm, wysokos$¢ - 550 mm

- waga nie wiekszg niz 15 kg

- obstugujgca karty graficzne o dtugosci do 48 cm

- Obstugujgca chtodzenie CPU do wysokosci 18,5 cm

- Posiadajgca okno

Zasilacz posiadajacy moc przynajmniej 2500W:

- Standard ATX,

- Certyfikat sprawnosci 80 Plus Platinium - sprawnos¢
przynajmniej 94%

- W petni modularny

- Posiadajacy ztgcza ATX (24-pin) przynajmniej 1

- Posiadajacy ztgcza PCI-E8-pin przynajmniej 4

- Posiadajacy ztgcza PCI-E16-pin przynajmniej 4

- Posiadajacy ztgcza CPU 8-pin przynajmniej 4

- Posiadajacy ztgcza SATA przynajmniej 18

- Posiadajacy ztgcza Molex przynajmniej 3

- Posiadajacy nieprzekraczalne wymiary: szerokosé¢ 150 mm,
wysokos$¢ 86 mm, gtebokos¢ 210 mm

- sztuk 1

Chtodzenie aktywne procesora,

- kompatybilne z procesorem specyfikowanym powyzej

- przynajmniej 8 cieptowoddw o srednicy nie mniejszej niz 6 mm

- przynajmniej 2 wiatraki o srednicy nie mniejszej niz 120mm z
predkoscig obrotowa nie przekraczajgcg 2300 obr./min

- maksymalny poziom hatasu nie przekraczajgcy 40 dBA

- nieprzekraczalne wymiary: szeroko$¢ - 125 mm, wysokos¢ -
145 mm, gtebokos¢ -156 mm,

- Waga nie przekraczajgca 1275 g

oprogramowanie i
kompatybilnos$¢

- obstuga i petna kompatybilnos¢ z systemem specyfikowanym ponizej
sterowniki producenta komputera lub bezptatne firm trzecich do wszystkich
elementow sktadowych komputera dla ww. systemdw operacyjnych

system operacyjny

- wstepnie zainstalowany system operacyjny 64 bitowy:

- obstuga protokotu RDP w trybie klienta
funkcja szyfrowania dysku
- obstuga pakietow jezykowych
obstuga dotykowego interfejsu i klawiatury
mozliwos¢ uruchomienia, obstuga i wsparcie techniczne dla
zaoferowanego systemu operacyjnego swiadczone przez producentow
oprogramowania uzytkowanego przez Politechnike Gdanska:
National Instruments LabView, Siemens NX, Siemens SolidEdge,
Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk 3Ds MAX, Adobe
Design, Adobe Photoshop, CorelDraw, CorelCAD, Microsoft Office,
Microsoft Visio, Microsoft Project, Vmware Vsphere Client

gwarancja

- minimum 3 letnia gwarancja producenta $swiadczona na miejscu u klienta
- w przypadku awarii dysku, uszkodzony dysk pozostaje u
Zamawiajacego

Termin realizacji: do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
Okres gwarancji minimum 36 miesiecy.




